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華虹半導體（1347）是全球領先的 200mm純晶圓代工廠，專注於研發及製造專業應用的 200mm

晶圓半導體。集團生產的半導體可被應用於不同產品，包括電子消費品、通訊、計算機、工業

及汽車的各種產品中。 

 

 

 

集團財務狀況穩健，首兩季的銷售收入分別為 1.83億美元及 1.98 億美元，同比增長 11.4%及

11.5%；首季毛利率雖然環比下降 1.3%，但也達到 29.7%，次季明顯改善，毛利率 33.2%，環比

上升 3.5%。集團期內平均溢利 3,425 萬美元，資金充裕可望支持未來繼續擴展產能。 

 

中國的晶片業起步雖然較晚，但增長快，需求大，內地晶圓仍供不應求，目前很多晶片均依賴

入口。半導體產業是國家信息安全的重要角色，也是技術發展的核心環節，故國家也大力推動

半導體產業發展，2014 年成立國家集成電路產業投資基金，半導體製造的投資佔比達到 60%，

未來半導體市場將會進入一個投資密集期，高投入推動行業發展，預料為半導體企業帶來穩定

增長。 

 

現時行業景氣持續，未來 5G 設備、汽車電子及智能手機的發展，將會提升對 200mm 晶圓的需

求，有利華虹半導體的業績表現。集團營運狀態良好，產能利用率連續四年處於 90%以上，今

年產能利用率由第一季的 96.2%改善至次季的 99.4%，產能利用率提升有效地降低資本開支，使

集團毛利率及淨利率均保持增長。 



 

 

不過面對未來需求增長，華虹半導體產能又趨近飽和，預計未來出貨量略為不足，因此集團必

須要擴張其產能，以應付未來龐大的需求。集團現時市盈率 13.68 倍，市值 136億元，對比同

業中芯國際（0981）仍有提升空間。 
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 本人為證券及期貨事務監察委員會（證監會）註冊的持牌 人士(中央編號 

BJB187)，現持有就證券及期貨條例（香港法 例第 571 章）之第一類規管

活動 (證券交易)及第四類受規管 活動（就證券提供意見）的牌照。 
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